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9.7. Panelarea şi realizarea pachetului de documentaţie PCB 
 

Documentatia de panelare trebuie sa fie un desen (fig.9.7.1) in format .dxf care sa cuprinda: 
- dispunerea circuitelor in panel, inclusiv numerotarea lor; 
- referinta (originea) fiecarui circuit individual; 
- referinta (originea) panelului; 
- unghiul de rotatie a circuitului in ansamblul panelului;  
- cotele de gabarit ale panelului (inclusiv marginile tehnologice) si a circuitului de baza; 
- dispunerea reperelor locale (de circuit); 
- dispunerea reperelor fiduciale globale (de panel). 

 

 
Fig.9.7.1. Desenul de panelare 

 
Pachetul de documentatie pentru realizarea cablajului panelat trebuie sa contina fisierele 

Gerber pentru urmatoarele nivele: 
1. Assembly top panel ( _P.AST) 
2. Assembly bottom panel ( _P.ASB) 
3. Solder mask top panel ( _P.SMT) 
4. Solder mask bottom panel (_P.SMB) 
5. Solder paste top panel (_P.SPT) 
6. Solder paste bottom panel (_P.SPB) 
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7. Fiducials top 
8. Fiducials bot 

 Reperele fiduciale pot fi date si ca un fisier text care sa cuprinda coordonatele centrelor 
reperelor. 
 


